Sello diafragma

SDO010
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Descripcion

Los sellos de diafragma SD010 se utilizan para proteger
instrumentos de medicién de presidn en aplicaciones
donde se manipulan fluidos agresivos o de alta exigencia.
En estos sistemas, el diafragma actla como una barrera
que aisla al instrumento del medio de proceso, evitapdo
el contacto directo y prolongando su vida util. Este
modelo ha sido disefiado especificamente para
instalaciones con conexiones roscadas, y su construccion
consta de un cuerpo superior y uno inferior unidos
mediante tornillos, con un diafragma metalico soldado al
cuerpo superior. Esta configuracion facilita el acceso a la
camara del sello para su limpieza, al tiempo que
garantiza la hermeticidad y preserva la integridad del
fluido de llenado que transmite la presion al instrumento.

Aplicaciones y uso

e Medios corrosivos o agresivos.

Fig 1. Sello diafragma; modelo SD10. e Industria de procesos.

Informacion Tecnica

Estandar aplicado
Conexiones

Construccién
Caracteristicas Basicas

Modelo
Conexidn a instrumento

Conexién a Proceso
Méaxima presién de trabajo
O-ring

Documentacion estandar
Opcionales
Recubrimiento en oro
Recubrimiento en polimero
Documentacion opcional

Conexiones de purga

Niple superior

Cuerpo infe-
rior
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e Industria quimica y petroquimica.

ANSI B 1.20.1 roscas NPT, ISO 228-1 roscas BSP y ASME B16.11 soldadura.
ASME B40.100.

SDO010.

Roscado (1/4” NPT/BSP hembra o 1/2” NPT/BSP hembra), soldado o tubo capilar (soldado o
roscado). Otras a requerimiento.

Ver tabla 4.

Modelo SD010-BP, 50 bar o modelo SD010-AP, 150 bar.

NBR / FKM.
Declaracion de conformidad - EN 10204:2004 tipo 2.1

Declaracion del fluido de llenado.

Se pueden aplicar dos espesores de recubrimento, ambos adecuados para la proteccion contra
la permeacion de hidrégeno, 25um y 40um.

Se ofrece en PTFE. 30um para temperaturas entre -200°C a 280°C.

Informe de ensayos - EN 10204:2004 Tipo 2.2.

Informe de ensayos - EN 10204:2004 Tipo 2.2. + NACE MR0103 / ISO 17945.

1/4" NPT. Otras a requerimiento.

Tabla 1. Combinacién de materiales.

S Partes mojadas

Cuerpo " De operacion
Brida
superior SS 316 (L) SS 316 (L)
SS 321 Alloy C-276

Alloy C-276 Alloy 400

Alloy 400 400
Y Alloy 600
SS 316%* Alloy 600 .
—— Tantalio
Titanio o
Duplex Titanio 300
Brida Superduplex Duplex
inferior PTFE Superduplex 100

* La maxima presion del cuerpo en PTFE es 10 bar.
** Otros a requerimiento.

Membrana
. . Tabla 2. Recubrimientos para membrana.
Niple infe- —
rior Recubrimientos de membrana
. .. Temp. Max de
Material base operacién en °C
Fig 2. Partes de sello diafi delo SD010 Aceros inoxidables Oro 00
1 . Partes de sello dlarragma moaeilo .
7 g PTFE 280
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Configuraciones y dimensiones en mm

Las dimensiones mostradas aplican para las configuraciones de alta presion (AP) y baja presion (BP) con conexiones de 1/2” NPT.
De requerirse las dimensiones con otras conexiones, contacterse con el drea de ventas.

Baja presion (BP) Baja presion con purga (BPP)
Conexién a Conexién a
instru)lfrlqento // instrumento /"/

Purga
/ 1/4” NPT
Conexién a Conexién a
proceso ety % é
@93 293
Fig 3. Dimensiones sello diafragma modelo SD010-BP Fig 4. Dimensiones sello diafragma modelo SD010-AP
conexion a proceso 1/2”NPTM. conexién a proceso 1/2”NPTM.
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Fig 5. Sello diafragma modelo SD010-AP con purga. Fig 5. Sello diafragma modelo SD010-AP con purga.

Conexiones disponibles

Tabla 4. Conexiones disponibles para modelo SD010 BP y AP

1/4"

3/8"
1/2" NPT o BSP Macho / Hembra
3/4" >0
1
M20 x 1.5 - Macho / Hembra
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Fluidos de llenado

Tabla 5. Fluidos de llenado

Temperatura Viscosidad

(cSt a 21 °C)

Glicerina de grado alimenticio, apto
_18 © o exclusivamente para instalacion directa.
Gl 18 °C a 204°C 1300 No compatible con aplicaciones en vacio.
Presion minima de funcionamiento 15 psi.

S50 -40 °C a 260°C 50 Silicona de 50 cSt

S10 -40 °C a 260°C 10 Silicona de 10 cSt

AM -12 °C a 204°C 75 Aceite mineral

SDA -40 °C a 260°C 350 i de gprrae%?éggES”%‘S%O?JE%%”E‘S'
GA50/50 -9 °C a 93°C 30 50/50 Glicerina / Agua
GA80/20 4 °C a 85°C 270 80/20 Glicerina / Agua

SAT DHSEI e ) apligé“c(i:gr?gsa i \?z;tc?ot?/n;ﬁggaggﬁbg%ri:%ras

HB -60 °C a 175°C 11 Halocarburo, parayagll(i)f’gciones de oxigeno

Como ordenar

Para realizar la solicitud indicar: Ejemplo:
Modelo/Configuracién/Conexién a instrumento/Conexién a SD010/BPP/Roscado 1/2”"NPTH/1/2"NPTM/SS 316/SS
proceso/Material cuerpo superior/Material partes 316/NA/Si/S50.
?O?Iadasd/OpcionsaIes/Servicio de acople y llenado/Fluido
e llenado

Para otras opciones bajo requerimiento.

© 08/2025 WEISZ. Todos los derechos reservados.
La informacidn incluida corresponde al estado de desarrollo vigente al momento de su publicacion.
Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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